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Infraestrutura laboratorial




DH ELDORADO

100M

I receita desde '14 (BRL)
@
I “ exportacdo em ‘19 (BRL)
@
5 3 PESSOAS
I time de design
@
Doutores. IENIES Mestres Graduacdo

Em progresso
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CAPEX desde '14 (BRL)

|1

tapeouts desde 14

+60

publicacoes desde '14

99

artigos

9 ]

revistas capitulo
internacionais de livro



Microeletronica

EUDORADO

‘99

PNM

DH Motorola
/ Freescale

Pt

APL
DH ELDORADO CTO. Prototyping T.O.
S Cl Brasil 65nm FU'iTEC o T
nm
F. Prioritario ? ? Embrapii ?

SIBRATEC C.T.0O. ® C.T.0.
Proj. PADIS| 180nm 28nm
RFID iDEA

‘07
Cl CT1 HT
PITCE Brasil POA | | Micron UNITEC
Semi ADATA
CEITEC :
Smart Multilaser
PADIS | CT2 CT3
CPS SP
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Microeletronica

Projeto (front end)
Digital/ Verificacdo
Analdgico / Mixed Signal
RF

DFT

Projeto Fisico (back end)

Tecnologias

180nm | 65nm | 40nm |
28nm | 14nm | 7nm

SILTERRA

Projeto p-M3GA
LNLS-SIRIUS / PiTec / ELDORADO

ISDB-T GF 65nm 12 SiP / MCM
Brasileiro

802.15.4-g
TSMC 65 nm

(1l

ATRT

AT
I AT

ON Semiconductor® QWL

Projeto de Encapsulamento

Layout

Integridade de sinais
Roteamento

Analise térmica e mecanica
Analise de confiabilidade

Projeto Fotonico
Alinhamento / modelamento

Teste
Prototipagem/Validacao

Qualificacao (norma JEDEC)
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Projeto t-M3GA
LNLS / PiTec / ELDORADO

Sensor de Raio X para linhas de luz sincrotron
= 2.000 FPS

= Packaging Avancado

= Baseado no chip M3RX do CERN
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Subsea loT — Microeletronica de alta
temperatura habilitando o conceito

de IoT nos campos offshore do pré-sal
Parceria - PETROBRAS / ELDORADO

= Utilizacao intensiva de sensores e controle nos
campos offshore

= Aumento de confiabilidade / competitividade

= Garantia de integridade dos ativos offshore

Subsea Internet of Things

Fontes: Eduardo Sansone e
Ricardo Azevedo, PMI, POLI-USP

Rochas do
pré-sal
la formada




DH ELDORADO

Universidades
Unicamp
USP
UFSCar

l&\\
Internacional

IMEC
Fraunhofer

Dirigido a
tecnologia

Universidades

Pressao Orcamentaria

eELDORADO

“Vale da Morte”
de Startups

Inovacao

ICTs

Pressao Lucros

-

gl

Empresas
SMART | iDEA |
Adata | Multilaser

Dirigido ao
A

A mercado

Start-ups/PMEs

Excell | Pitec
Chipus

Empresas
Novos Negdcios

PMEs
>




'19 e futuro

Eletronica de Alta Temperatura Treinamento Especializado

Gas e Oleo | Automotivo IC Design | Package Design
Aeroespacial | Industrial ‘ ’ Treinamento em Package Manufacturing

MicroE

Brasil

Microfluidica Producdo de Baixo Volume

Relacionado a saude l l Viabilizador de Startup | 1oT | Smart X
(diagnodstico, equipamentos, PMEs (Pequenas e Médias Empresas)

implantaveis, etc.) ‘

Exportagcao de Servigco de
Silicon Design

Servico de Design
IP design




'19 e futuro

* Chinais ramping up its own chip industry amid a brewing tech war. That could hurt US firms

* Chinese semiconductors will power artificial intelligence - Deloitte Insights

* STRATEGY FOR AMERICAN LEADERSHIP IN ADVANCED MANUFACTURING

* GLOBAL COMPETITION IN MICROELECTRONICS INDUSTRY FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE: TECHNOLOGY,
MARKETS AND IMPLICATIONS FOR INDUSTRIAL POLICY — Fraunhofer IMW

e Key Enabling Technologies — European Commission
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